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Großer Saal

A 1 Materialien (1)
Chair: �Martin Schneider-Ramelow (Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM, Berlin)  

10:30 Structural and Electrical characterization of Cerium-Tin Oxide Heterolayers for Hydrogen 
Sensing
Carlos Alvarado Chavarin (IHP, Germany); Carlos Morales Sanchez, Yuliaa Kosto, Markus Ratzke,  
Ingo Flege (BTU Cottbus-Senftenberg, Germany); Christian Wenger (IHP, Germany)

10:50 Additive Fertigung von modifizierten SiCN-Keramiken hergestellt aus präkeramischen  
Polymeren
Afnan Qazzazie-Hauser (University of Freiburg, Germany); Kirsten Honnef (Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg, Germany); Thomas Hanemann (Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany)

11:10 Konzepte zur Reduktion des MoS2-Kontaktwiderstandes basierend auf großflächig gewachse-
nen PEALD-Filmen
Leander Willeke (Ruhr-Universität Bochum, Germany); Malte Jonas Marius Julian Becher (Ruhr 
Universität Bochum, Germany); Nils Schmitt (Ruhr-Universität Bochum, Germany); Julia Jagosz (Ruhr 
Universität Bochum, Germany); Andreas Ostendorf (Lehrstuhl für Laseranwendungstechnik, Ruhr-
Universität Bochum, Germany); Claudia Bock (Ruhr-Universität Bochum, Germany)

11:30 PowderMEMS - Generische Integration von funktionalen dreidimensionalen Strukturen für 
MEMS auf Waferebene
Björn Gojdka, Ole Behrmann, Mani Teja Bodduluri, Thomas Lisec (Fraunhofer ISIT, Germany)

Dienstag, 24. Oktober 2023� 10:30 – 12:00

12:00 – 13:00  Mittagspause und Ausstellung
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Dienstag, 24. Oktober 2023� 10:30 – 12:00

Raum 2

C 1 Health (1) 
Chair: Jens Anders (Universität Stuttgart, Institut für Intelligente Sensorik und  
Theoretische Elektrotechnik)

10:30 Transparent microfluidic MEAs with organic electronic ion pumps for in vitro studies of the 
pathological retina
Roman W Opgenorth (Institute of Materials in Electrical Engineering 1, RWTH Aachen University); 
Josef Bolten (RWTH Aachen University, Germany); Lena Hegel, Sven Ingebrandt (Institute of Materials 
in Electrical Engineering 1, RWTH Aachen University); Sandra Johnen (University Hospital RWTH 
Aachen, Germany)

10:50 Quantifizierung zirkulierender Tumorzellen aus Vollblut mittels Silizium-Mikrochips
Michael Knapp (Robert Bosch GmbH & Uni Freiburg, Germany); Marvin Heyer (Robert Bosch GmbH 
and Ulm University, Germany); Samir Kadic (Robert Bosch GmbH & Universität Ulm, Germany);  
Astrid Lux, Franz Laermer (Robert Bosch GmbH, Germany); Nils Paust (Hahn-Schickard, Germany); 
Roland Zengerle (Hahn-Schickard & University of Freiburg, Germany); Jochen Hoffmann (Robert 
Bosch GmbH, Germany)

11:10 Eigensensorik Piezoelektrischer Aktoren: Integrierte Blasenerkennung für eine zuverlässige 
Medikamentendosierung
Kristjan Axelsson (Hansastr. 27d & Fraunhofer EMFT, Germany); Christoph Kutter, Martin Richter 
(Fraunhofer EMFT, Germany); Muhammad Arham Bin Tariq, Gabriel Zerbib (Hansastr. 27d, Germany)

11:30 Improving Needle Insertion Accuracy with Multi-Local Impedance Sensors on a Needle
Jan Liu (University of Stuttgart, Germany); Yongrok Jeong (Korea Advanced Institute of Science and 
Technology, Korea (South)); Toni Jan Ly, Ömer Atmaca (University of Stuttgart, Germany);  
Inkyu Park (Korea Advanced Institute of Science and Technology, Korea (South)); Peter P. Pott 
(Universität Stuttgart, Germany)

12:00 – 13:00  Mittagspause und Ausstellung
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Dienstag, 24. Oktober 2023� 15:40 – 17:00

Plenum

A 3 Materialien (2)  
Chair: Andreas Mai (Leibniz Institut für innovative Mikroelektronik IHP, Frankfurt/ Oder)

15:40 Sputtered FeCoB Soft Magnetic Thin Films for Surface Acoustic Wave Sensors
Jana Marie Meyer (Fraunhofer Institute of Silicontechnology, Germany); Muhammad Zubair Ghori, 
Matthias Rickers, Simon Fichtner, Mani Teja Bodduluri (Fraunhofer ISIT, Germany); Lars Blohm 
(Fraunhofer Institute for Silicon Technology, ISIT, Germany); Erdem Yarar (Fraunhofer Institut für 
Silizium Technologie (ISIT), Germany); Thorsten Giese (Fraunhofer ISIT, Germany); Fabian Lofink 
(Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V., Germany)

16:00 Großflächiges polykristallines Wachstum von Molybdändisulfid auf 200 mm Glaswafern für die 
Integration in einem 2D pH-Sensorsystem
Julia Jagosz, Malte Jonas Marius Julian Becher (Ruhr Universität Bochum, Germany); Leander Willeke 
(Ruhr University Bochum, Germany); Claudia Bock (Ruhr-Universität Bochum, Germany); Andreas 
Ostendorf (Lehrstuhl für Laseranwendungstechnik, Ruhr-Universität Bochum, Germany)

16:20 Additive Fertigung von Ti6Al4V-Bauteilen für Anwendungen in der Medizintechnik
Thomas Hanemann (Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany); Steffen Antusch (Karlsruhe 
Institute of Technoloy (KIT), Germany); Dorit Nötzel (Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 
Germany); Ralf Eickhoff (Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany)

16:40 Membranlose Drucksensoren für den Einsatzbereich über 1000 MPa
Thomas Frank, Andre Grün, Michael Hintz (CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH, Germany

18:30 – 22:30  Abendveranstaltung (siehe Seite 63)



29

Dienstag, 24. Oktober 2023� 15:40 – 17:00

Raum 1

B 3 Optische Komponenten (2)
Chair: Harald Schenk�  (Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS, Dresden) 

15:40 Optical dew point sensor with integrated primary electronics based on silicon-ceramic 
composite technology
Thomas Handte (Technische Universität Ilmenau & FIVEmicrons GmbH, Germany); Boris Goj, Lars 
Dittrich (FIVEmicrons GmbH, Germany); Peter Keil (VIA Electronic GmbH, Germany); Stefan Sinzinger 
(Technische Universität Ilmenau, Germany)

16:00 Towards Integrated Tamm Plasmon-Polariton Thermal Emitters
Gerald Pühringer (Johannes Kepler University Linz, Austria)

16:20 Design and fabrication of a metalens for shaping the light of quantum dot based light emitting 
diodes
Toni D. Großmann, Martin Möbius (Chemnitz University of Technology, Germany); Susanne Hartmann 
(Fraunhofer ENAS, Germany); Christoph Robert Meinecke (Chemnitz University of Technology, 
Germany); Jörg Martin (Fraunhofer ENAS, Germany); Danny Reuter (Technische Universität Chemnitz, 
Germany); Harald Kuhn (Chemnitz University of Technology, Germany))

16:40 OLED-on-Silicon for microdisplays in near-to-eye applications and optoelectronic sensing
Uwe Vogel (Fraunhofer Institute for Organic Electronics, Electron Beam, Plasma Technology FEP, 
Germany & Center for Tactile Internet with Human-in-the-Loop, Technische Universität Dresden, Ger-
many); Philipp Wartenberg, Bernd Richter, Stephan Brenner, Judith Baumgarten (Fraunhofer Institute 
for Organic Electronics, Electron Beam and Plasma Technology FEP, Germany); Simone Lenk (Fraun-
hofer Institute for Organic Electronics, Electron Beam and Plasma Technology FEP, Germany & Center 
for Tactile Internet with Human-in-the-Loop, Technische Universität Dresden, Germany);  
Karsten Fehse, Dirk Schlebusch, Michael Törker, Andreas Fritscher, Johannes Zeltner, Christian 
Schmidt, Martin Rolle, Steffen Damnik, Josephine Mütze, Florian Schuster (Fraunhofer Institute for 
Organic Electronics, Electron Beam and Plasma Technology FEP, Germany)

18:30 – 22:30  Abendveranstaltung (siehe Seite 63) 
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Mittwoch, 25. Oktober 2023� 13:00 – 14:40

Raum 3

D 5 Simulation & Modelling
Chair: Jan Mehner�  (Technische Universität Chemnitz) 

13:00 Effiziente Simulation von Dämpfungseffekten in unregelmäßig perforierten MEMS Bauteilen 
mittels physikalischer Kompaktmodellierung
Friederike Michael (TU Munich, Germany); Gabriele Schrag (Technische Universität München, 
Germany)

13:20 Simulation-based design of a magnetostrictive middle ear actuator
Marco Adamscheck, Eike C Fischer, Eileen Müller, Anatoly Glukhovskoy (Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover, Germany); Maren S Prediger (Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover & 
Institut Für Mikroproduktionstechnik, Germany); Folke Dencker (Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, 
Germany); Marc Christopher Wurz (Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Germany)

13:40 Design and Optimization of Piezoelectric MEMS Resonator Electrodes using Finite Element 
Methods and Image Processing
Ananya Srivastava, Achim Bittner (Hahn-Schickard-Gesellschaft, Germany); Alfons Dehe (Hahn-
Schickard-Gesellschaft für Angewandte Forschung e. V., Germany)

14:00 Design and Analysis of a Mechanical XOR Gate Based Zero Power Device
Kar Jing Yap, Sven Bohne, Hoc Khiem Trieu (Hamburg University of Technology, Germany)

14:20 ZUSE KI-mobil: Platform for energy efficient AI processors in mobile applications
Gerd Teepe (T3-Technologies, Germany); Jens Benndorf (Dreamchip Technologies GmbH, Germany); 
Jürgen Becker (Karlsruher Institut für Technologie, Germany); Kay Bierzynski (Infineon Technologies 
AG, Germany); Holger Blume (Leibniz Universitaet Hannover, Germany); Matthias Lüders (Leibniz 
Universität Hannover, Germany); Gerhard P. Fettweis (Technische Universität Dresden, Germany); 
Martin Friedrich (Leibniz-Universität Hannover, Germany); Simon Friedrich (TU Dresden, Germany); 
Darius Grantz (Dreamchip Technologies, Germany); Julian Hoefer and Fabian Kempf (Karlsruhe 
Institute of Technology, Germany); Hans-Joerg Voegel (BMW AG, Germany)

14:40 – 15:40  Kaffeepause und Postersession (2) – (Raum Ausstellung)

























55

Mittwoch, 25. Oktober 2023� 15:40 – 17:20

Raum 3

D 6 Nachhaltigkeit als Chance und Wettbewerbsvorteil
Chair: Matthias Straub (microTEC Südwest e.V.)

15:40 Green Data Centers - Sustainability and Efficiency in HPC
Aykut Baki (VDI VDE IT, Germany); Jochen Kerbusch (Institut für Innovation und Technik (iit) in der 
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, Germany); Korbinian Schreiber, Carolin Klinger, Johannes Ritt-
ner, Gregor Schwartz, Marian Moldenhauer, Selami Yilmaz and Edgar Krune (VDI VDE IT, Germany)

16:00 Kompetenzzentrum für eine ressourcenbewusste Informations- und Kommunikationstechnik – 
Green ICT @ FMD
Manuel Thesen (Geschäftsstelle der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland & Fraunhofer  
Gesellschaft, Germany); Michael Galetzka (Fraunhofer VuE, Forschungsfabrik Mikroelektronik 
Deutschland (FMD), Germany); Stephan Guttowski (Fraunhofer IZM, Germany)

16:20 Grüne Elektronik aus Deutschland? Stand und Perspektiven
Janine Kleemann (VDI VDE Innovation und Technik GmbH, Germany); Jochen Kerbusch (Institut für 
Innovation und Technik (iit) in der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, Germany); Gregor Schwartz 
(VDI VDE IT, Germany)

16:40 Der Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaneutralität
Roland Dörr (MicroTECSüdwest, Germany); Christine Neuy (microTEC Südwest e. V., Germany)

17:00 Energie- und Ressourcenbedarf der IKT in Deutschland bis 2035
Nils F. Nissen (Fraunhofer IZM, Germany); Lutz Stobbe (Fraunhofer Institute for Reliability and  
Microintegration IZM, Germany)

17:20  Ende des Kongresses












